
項目名稱及規格說明
廠商檢核

(標示佐證出處

白內障暨玻璃體視網膜多功能手術儀

1. 玻璃體切除模式：可搭配使用20Ga，23Ga，25Ga，27Ga玻璃體切除探頭。

2. 可使用高速玻璃體切除探頭，切除速率(Cut Rate)：30~7500 cpm(或更大範圍)

3. 抽吸：壓力範圍(Pressure Range)：0-600 mmHg Vacuum(或更大範圍)

4. 壓力注入範圍：機器可隨時調整灌注給水壓力0到120 mmHg(或更大範圍)

5. 眼內電燒：頻率：1Mhz(含以上)

6. 電燒輸出功率：在75Ω可達10 Watts或在100Ω可達7.5Watts

7. 雷射治療光束波長：532nm ,能量50mW至2000mW(或更大範圍)。

8. 瞄準光束：635nm±5nm。

9. 前房白內障手術具備主動加壓穩定功能，

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝
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